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Valladolid, Yucatán a ________ de junio de 2017

C.P. Narces Fernando Mendoza Ambriz, M.A.F.
Director General


El que suscribe: _______________________________________________, estudiante de Ingeniería ________________________________, con número de matrícula _________, con un promedio general de aprovechamiento de ________________ y perteneciente a la generación_____________, manifiesta su compromiso de participar en la aplicación del Examen General de Egreso de Licenciatura “EGEL” 2017, conforme a las bases de la convocatoria 2017 emitida por la Dirección General y el Departamento de Residencias Profesionales, Servicio Social y Seguimiento de Egresados, del ITSVA.
[bookmark: _GoBack]	Igualmente, acepto pagar la cuota establecida para presentar el examen, y que, en caso de no obtener un testimonio sobresaliente o satisfactorio, reconozco que no me será bonificado en mi trámite de título y cédula el importe pagado por este concepto.

_________________________________
Nombre completo y firma del estudiante


____________________________________
Nombre y firma del padre o tutor de familia.
(anexar copia de identificación oficial vigente)



[image: C:\Users\lcastro\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\4WXW2A3S\LOGO ISOSsinregistro (002).jpg]Carretera Valladolid -  Tizimín, Km. 3.5 Tablaje Catastral No. 8850
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